ROZMERY standardnich a atypickych stavebnich pouzder

Syntesis® LUCE Dvoukfidlé SDK
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POZNAMKY A DOPORUCENI:

Uvedené rozméry jsou v mm.

Stavebni otvor:

e Otvor je nutné opatfit prekladem.

* Pouzdro usadte na cistou dokoncenou podlahu [0], tj. uz s
finalni podlahovinou (dlazba, koberec, lino, apod.).

* Pfi omitdni pouzdra postupujte podle ndvodu, je soucasti
kazdého balenf i ke staZeni na webu.

* Montézni postupy muizete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracovani:
Kromé uvedenych standardnich a atypickych rozmérq, Ize na
zakdzku pouzdra zkratit.

Informace:

Standardni nosnost posuvnych vozickt je 100 kg.

Pro tézsi dvere dodavame zesilena pouzdra s vozic¢ky s nosnosti
150 kg.

ECLISSE CR, s.r.o., ICO: 26426684, mobil: 603 453 645, www.eclisse.cz, 11.01.2022
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